
■ SUNPLATE

　ＡＢＳクリアー
透明・高衝撃・制電・電磁波シールド

サンプレート・ABSクリアーは、高衝撃ABS樹脂を原料とした、
透明性・耐衝撃性・耐熱性・耐薬品性に優れた高機能プレートです。
一般透明板、帯電防止板、電磁波シールド板の各種を揃えています。

SANKYO



サンプレート サンバレックス ABSクリアー
#609 #5001 AB-9

ASTM D 792 1.38 1.15 1.09
ASTM D 570 0.036 0.2 -

JIS K 7197 7 8 -

機 ASTM D 638 - 65 44
JIS K 6745 72 - -

械 ASTM D 790 96 97 62
ASTM D 638 - 5 -

的 JIS K 6745 50 - -
ASTM D 790 3,280 3,330 2,240

性 ASTM D 256 - 20 8.7

JIS K 6745 2.0～2.9 - -
質 - 65 26

123 - 105
ASTM D 648 62 77 76
JIS K 7206 69 - 87
ASTM C 177 0.16 0.21 -

電 ASTM D 257 ＞１０１5 ＞１０１4 -

気 ASTM D 150 3 4 -
的 ASTM D 150 0.01 0.04 -
性 ASTM D 149 20 20 -
質 ASTM D 495 - 110 -

ASTM D 1003 84.8 - 90
ASTM D 1003 1.2 - 1.5

%(24h,3.18mm)

耐 ア ー ク 性
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　サンプレートの相互接着強度比較表　　
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3.0mm厚 5.0mm厚 3.0mm厚 5.0mm厚 3.0mm厚 5.0mm厚

全光線透過率 86.0% 81.4% 46.7% 41.9% 35.8% 19.0%

拡散光線透過率 2.7% 5.9% 1.8% 0.9% 0.9% 0.5%

平行光線透過率 83.3% 75.5% 44.9% 41.0% 34.9% 18.5%

ヘーズ 3.1% 7.2% 3.9% 2.1% 2.5% 2.6%

AB-9　3.0mm厚 AB-9　5.0mm厚

AB-110　3.0mm厚 AB-110　5.0mm厚

AB-810　3.0mm厚 AB-810　5.0mm厚

光線透過率
AB-9 AB-110 AB-810

ABSクリアーの光学特性
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3.0mm厚 5.0mm厚 3.0mm厚 5.0mm厚 3.0mm厚 5.0mm厚

全光線透過率 78.9% 73.8% 44.8% 41.0% 35.8% 19.2%

拡散光線透過率 4.2% 4.8% 1.9% 1.7% 1.5% 0.8%

平行光線透過率 74.7% 69.0% 42.9% 39.3% 34.3% 18.3%

ヘーズ 5.3% 6.5% 4.3% 4.1% 4.1% 4.4%

SDAB-9　3.0mm厚 SDAB-9　5.0mm厚

SDAB-110　3.0mm厚 SDAB-110　5.0mm厚

SDAB-810　3.0mm厚 SDAB-810　5.0mm厚

SDAB-810

SDABクリアーの光学特性

光線透過率
SDAB-9 SDAB-110
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